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Petek, 9. januar 2026

Pozdravljeni,

posiljamo vam tedenski pregled izbranih informacij in novosti s podrocja Cipov,
polprevodnikov ter aktivhosti KC Cip.si.

Dogodki:

e Odprte so prijave na konferenco SLO- Chip 2026, 22.1.2026, Ljubljana
Slovenska konferenca o Cipih in polprevodnikih. Danes je bil objavijen
program konference.

Na konferenco se je potrebno vnaprej prijaviti (udelezba je brezplacna).

e Webinar EuroCDP - Europe's go-to platform for chip design, 16. januar
2026.
Predstavitev evropske platforme za dizajn Cipov (dostop, PDK-ji, podpora
uporabnikom). Ve o delavnici na povezavi.

 Photonic Integration Week, 23. - 25.Feb.2026, Valencia, Spanija
Dogodek o integrirani fotoniki organiziran s strani Spanskega
kompetencnega centra za Cipe.
Vse informacije o dogodku na povezav.

e European Chips Skills Academy Summer School 2026: “Inside the world
of Microelectronics”, 23. - 28. Avg 2026, ltalija.
Poletna Sola ECSA o mikroelektroniki za Studente in industrijo.
Program, prijave in moznosti Stipendiranja najdete na spletni strani.
Vec informacij na povezavi.

Razpisi:
¢ Informativni dan za razpis »STEP - Spodbude za razvoj in proizvodnjo

strateskih tehnologij za Evropo (JR STEP)« , 27. Jan 2026, Maribor
Vec¢ o dogodku na povezavi.

e EuroHPC JU - Quantum Grand Challenge
Razpis je namenjen kvantnim senzorjem/racunanju, povezave z EDA/HPC.
Rok za prijavo je 29.1. 2026.
Vec podroCnosti 0 razpisu na povezavi.

¢ Horizon Europe - Cluster 4 (Digital, Industry & Space) program
razpisov 2026-2027, odprtje razpisov v naslednjem tednu.
V sklopu programa se odprejo razpisi na temo polprevodnikov, integrirane
fotonike, kvantnih tehnologij in Al.


https://dashboard.mailerlite.com/preview/1977250/emails/176129754316932733
https://slo-chip.fe.uni-lj.si/program26.htm
https://slo-chip.fe.uni-lj.si/reg26.php
https://www.acccess.eu/events/webinar-eurocdp-europes-go-to-platform-for-chip-design
https://piw.webs.upv.es/
https://allpros.eu/events/european-chips-skills-academy-summer-school-2026-inside-world-microelectronics
https://www.gov.si/dogodki/2026-01-27-informativni-dan-za-javni-razpis-step/?utm_source=chatgpt.com
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/HORIZON-JU-EUROHPC-2026-QGC-02-01

Povezava do programa: Cluster 4: Digital, Industry and Space - Research
and innovation

Relevantni razpisi s podrocja:
Polprevodniki:

o HORIZON: HORIZON-CL4-2026-04-DIGITAL-EMERGING-15:
Strengthening the cooperation of semiconductor-intensive EU
regions (CSA) povezava

Integrirana fotonika:

o HORIZON-CL4-2027-05-DIGITAL EMERGING-03: Advanced
integrated photonic devices for extended features and ultra-low
power consumption (RIA) (Photonics Partnership) povezava

o HORIZON-CL4-2026-04-DIGITAL EMERGING-14: Networking and
Future Photonics Strategy (CSA) (Photonics Partnership) povezava

Kvantna tehnologija:

o HORIZON-CL4-2026-04-DIGITAL EMERGING-11: Grand Challenge on
Quantum Sensors for Inertial Navigation povezava

o HORIZON-CL4-2026-04-DIGITAL EMERGING-12: Standards for
Quantum Technologies - Coordination and Support Action (CSA)
povezava

o HORIZON-CL4-2026-04-DIGITAL EMERGING-18: Large-Scale
Photonic Quantum Computing Platform Technologies (RIA) povezava

Zelimo vam lep vikend in uspe$en naslednji teden.

Vas KC Cip.si
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Slovenski kompetencni center za Cipe in polprevodniSke tehnologije
KcC Cip.si - glavna pisarna
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Trzaska cesta 25,Ljubljana

E-posta: office@cc-chip.si
Tel.: 01476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): https://cc-chip.si/
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Financira
Evropska unija

Projekt CC Chip.si ($t. 101217674) je sofinanciran s strani
Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru
programa Digital Europe.

To sporoéilo ste prejeli, ker ste se prijavljeni na prejemanje novic KC Cip.si ali izrazili interes za obves&anje o
nasih dejavnostih.

Ce novic ne Zelite ve& prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.
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